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Agora disponivel na versao online —
CINDAS Banco de Dados de Materiais para En-
capsulamento de Dispositivos

M letroni (MPMD)
O banco de dados de Materiais para Encapsulamento

de Dispositivos Microeletronicos (MPMD) um site
online que contém dados sobre as propriedades
térmicas, mecanicas, elétricas e fisicas dos materiais de
encapsulamento de dispositivos microeletronicos. O
banco de dados MPMD contém 1.112 materiais, 424

propriedades e aproximadamente 24.940 curvas de
dados.

O MPMD foi criado com o patrocinio da Corporagao de
Pesquisa de Semicondutores (Semiconductor Research
Corporation - SRC). Os resultados desse programa de
pesquisa originalmente s6 estavam disponiveis para os
membros dessa corporagao. Atualmente esses dados
estao disponiveis aos engenheiros e cientistas do mundo
todo.

Busque e Explore no Banco de Dados de Materi-
ais para encapsulamento de

Dispasitives Microeletronicos (MSDS)

Grupo de Materiais (Adesivos, Ceramicas, Epdxis nao
preenchidos, Semicondutores, etc.)

Nome dos Materiais (Epoxy com prata,
Aluminetos de Ferro Intermetalicos, Germanio, etc.)

Grupo das Propriedades (Elétrica, Mecanica,
Termofisica, Otica, etc.)

Nome das Propriedades (Constante Dielétrica,
Condutancia de Fuga, Mddulos Elasticos, etc.)

Acesso

O custo da assinatura do Banco de dados CINDAS
depende do ntimero de sites e do nimero de usudrios
potenciais em cada local. Uma vez assinado todos os
engenheiros, bibliotecarios, pesquisadores e cientistas
tém acesso ilimitado ao banco de dados através do
endereco IP.

Industry Benchmark for Critically Evaluated Materials Properties Data

FerramentasdalInterface

Save - Salve dados para andlise posterior.
Copy - Copie graficos facilmente para o PowerPoint.

Project and Manipulate — Projete e manipule o conteado
do banco de dados interativo.

Caracteristicas da Interf

Find - Encontre por grupo de materiais ou grupo de
propriedades, ou por nome de materiais ou
nome de propriedades.

View - Visualize os efeitos sobre uma determinada
propriedade com as mudangas na temperatura
ou outra varidvel independente.

Compare — Compare varias curvas de dados de
materiais diferentes em um tinico grafico.

References - Referéncias estao disponiveis para cada
grafico, e a descri¢ao na fungao de
“mostrar o texto”.

Pacotes Completos

O pacote mais completo para pesquisa e aplica¢des
inclui:
ASMD - Aerospace Structural Metals Database
HPAD - High Performance Alloys Database

AHAD - Aerospace and High Performance Alloys
Database (combines ASMD and HPAD)

CLTD - Cryogenic and Low Temperatures Database

TPMD - Thermophysical Properties of Matter
Database

MPMD - Microelectronics Packaging Materials
Database

Os bancos de dados CINDAS fornecem a composigao
e descrevem as condigdes de testes de cada material.
Eles também mostram as condigdes especificas para
cada material desejado, representado em um grafico.

Saiba mais em
https://cindasdata.com/resources
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Busca e Explora¢ao: Banco de Dados de Materiais para Encapsulamento de Dispositivos Micro-

eletronicos (MPMD)

Encontrando a Informacio

Search: (Pesquisar) Insira o
nome completo ou parcial da
propriedade ou material.

Browse: (Explorar) Use o menu
de opgdes para encontrar a
propriedade ou material.

O Banco de Dados de Materiais
para Encapsulamento de
Dispositivos Microeletronicos
contém 1.112 materiais em

25 grupos de materiais e 424
propriedades em 13 grupos de
propriedades.

Personalizando a Informacao

MPMD (version B, data updated 2010.4)
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Visualizando a Informagio

O MPMD permite ao usuario ver
uma propriedade de diversos
materiais em um s¢ grafico.

Passo 1: Selecione os Materiais.

Passo 2: Selecione as
Informacgodes das
Curvas ou Condigoes

MPMD (version &, data updated 2010.4)

Start Over | Heip

Property Group: Mechanical Properties - Stress
Property: Biaxial Stress (MPa) Crange Unis -

Independent Variable: Temperature (K) Charce Units ~

Select Materials 7 Select Data Curves/Test Conditions ?

M. Alumninum Filim

z E C1. [l ke
2. M1 (1,2) C2: fim thicknes:
3 M1(13) G fim thicknes
4 M1 (1, 4) - G4 fim thickness 7
5 M1 (2, 1) - G- (111) Crain, Haafi

IM2: Copper Fim on, g
on, heating ~reond eveln
zron, coaling, second cyrie

(Listing 2 materials)

Edit Selection

Show Ted

do Teste‘ Riaxial Stress vs Temperature
2 Materials
Nota: Em qualquer momento, $ 2l 2 1
0 usudrio pode clicar no botio .
7 7) .~ I,
“Show text” para ver a descricdo, - N
referéncias, etc. . -,
T . ‘\‘H-\ ‘°‘1\ et
g -.“‘0—0*""?:;
8
-200 oo o009
\\'\.‘2 300 350 400 450 500 550 600 g50 700
Temperature (K) e
Resultados: Grafico e Numérico
L4 24940 curvas de dadOS Riaxial Stress vs Temperature -
2 Malerials
e Curvas de dados em cores o0 R
diferentes + 21. Macrial 274, 1)
. 400 | . T
* Multiplas curvas para " ..
. o . Y o, .,
diferentes materiais num £ L
;e b ) -
mesmo grafico £ ™~ it
4 . *u
. . ~ - [+ —— T = T — ——
e Visualizacao dos valores 3 “'*a,_,f,*w;” B—
dos eixos Y e X no grafico . e P RO
colocando o mouse sobre o
ponto dese]ado ‘UJ7:-) 300 350 300 4:0 500 550 500 £30 700
~ Temperarure (K)
¢ Pacote de Conversao de : bt s can

Unidades.

» Contém ambos sistemas
de unidades de medidas:
Inglesa e Internacional

+ Mostra todas as unidades
normalmente utilizadas
para as variaveis

+ Permite sele¢ao tanto no
eixo X como no Eixo Y
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Grupos de Materiais Grupos de Propriedades

O MPMD contém 1.112 materiais classificados em A MPMD contém 424 propriedades diferentes.
25 grupos de materiais. O MPMD permite pesquisar ~ Essas propriedades estao divididas em 13 grupos

pelo material ou pelo nome da propriedade. Se de propriedades, faceis de navegar. Pode-se

o nome completo € utilizado para a pesquisa, o pesquisar pelo nome das propriedades ou usar
resultado da busca levara o usudrio diretamente para uma palavra chave que ira leva-lo diretamente a
informagdes desse material. Se um nome parcial é propriedade que se esta procurando.

utilizado, a pesquisa ird mostrar os resultados que
mais se aproximam.

| Material Groups Number | | Property Type Number
Adhesives 30 Thermophysical Properties 43
Ceramics - High K Oxides 33 Thermoradiative Properties 11
Ceramics - Nitrides, Silicides, Carbides,... 30 Electrical Properties 44
Ceramics - Others 22 Mechanical Properties - Modulus 52
Ceramics - Oxides 34 Mechanical Properties - Strength 45
Cermets 3 Mechanical Properties - Stress 32
Coating and Unfilled Epoxies 25

Mechanical Properties - Hardness

Composites - Laminates 126 . . .
Mechanical Properties - Fatigue
Composites - Laminates (Glass/Epoxy) 74 . .
. Mechanical Properties - Creep 9
Composites - Others 51

X Mechanical Properties - Strain, Deformation, 39
Composites - Thermal Management 46 Strain rate, Area reduction

Compounds, Molding 55 Mechanical Properties - Others 45
Elements 33 Optical Properties 20
Encapsulants and Underfill Materials 27 Other Properties 64
Intermetallics, Aluminides 66
Intermetallics, Beryllides 35
Intermetallics, Miscellaneous 50
Intermetallics, Silicides 30
Liquids & Gases 5
Metal Alloys 58
Polymers - Others 23
Polymers - Polyimides 54
Semiconductors & Optical/Sensor Materials 59
Solders - Lead Free 57
Solders - Leaded 41

Estamos confiantes em nossos produtos

O MPMD é rapido, eficiente e atualizado frequentemente, e é usado atualmente por uma lista crescente de
universidades, empresas e centros de pesquisa. Visite www.cindasdata.com para uma demonstragao.
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